
インタラクティブ
マッチング

第4回
2021年度

8月18日2021年 水 15:00-17:00

参加費無料

参加方法 ： Web会議（参加に必要なIDとパスワードをご連絡致します。）

＜Step1＞ インタラクティブマッチング（学生3～５名程度×企業１社）
インターンシップに向けた学生と企業のマッチング会
～ 修士/博士課程学生による自己アピールの場 ～
①学生による、自身の研究成果がどのように社会実装されるかのイメージを
含めた、10分間のプレゼンテーション
②企業様による自社紹介・インターンシップ紹介
③質疑応答・フリートーク
参加予定企業：小林製薬㈱

企業と学生の要望がマッチした場合

＜Step2＞ インターンシップ派遣

TEL: 06-6850-8291
Mail: mmds-duex@sigmath.es.osaka-u.ac.jp
URL: http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp

大阪大学 数理・データ科学教育研究センター

参加学生募集中！

大阪大学、神戸大学、滋賀大学、奈良先端科学技術大学院大学、
和歌山大学、大阪府立大学、大阪市立大学、いずれかに在籍している
データサイエンスに興味を持つ修士課程及び博士課程学生

対象者：

◆期間
実施日数合計14日間（難しい場合は7日間）～90日間
実施日は企業と学生とで相談の上決定

◆実施形態・時間など
企業と学生との間で要相談、研究を優先し学業に支障をきたさない日程で決定

◆報酬
各企業等のインターンシップのプログラム内容によって報酬の有無や金額が異なる
ため、インターンシップ開始までに事前にプログラムの内容などを要確認
遠方の場合は往復の旅費及び宿泊費支給（受入企業と要相談）

参加申込
お問合せは
ココから ▶

申込締切： 2021年7月３０日（金）
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